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2017春季国际PCB技术/信息论坛会通知(第一轮)
主办：中国印制电路行业协会、中国半导体行业协会
承办：中国印制电路行业协会科学技术委员会 
支持媒体：印制电路信息杂志社、PCB信息网
各有关单位：

中国印制电路行业协会和中国半导体行业协会共同主办，中国印制电路行业协会科学技术委员会承办的“2017春季国际PCB技术/信息论坛”将于2017年3月7-8日与CPCA SHOW 2017同期在上海国家会展中心展览馆内举办。论坛主题"超越,突破,分享”。
我们诚邀您和您的企业共同来参与此次盛会，此次论坛必定会使您和您的企业获取行业内更多全球性的有效信息！
论坛时间：2017年3月7-8日

论坛地点：上海国家会展中心（上海市青浦区盈港东路168号）
	时间
	3月7日

	下午
	时间
	会场：3楼C0-02会议室
论坛开幕式 
主持人：黄志东

	
	13:00-13:15
	领导致辞

	
	13:15-13:45
	由镭理事长·中国印制电路行业协会

	
	13:45-14:15
	从低价制造者到全球合作伙伴

叶甜春所长·中国科学院微电子研究所

	
	14:15-14:30
	费希尔代表·菲希尔测试仪器（中国）有限公司

	
	14:30-15:00
	IPC（邀请中）

	
	15:00-15:30
	王溯博士·上海新阳半导体材料股份有限公司

	
	15:30-16:15
	PCB“智能工厂”中的对准度管控 

Andrew总监·XACTPCB公司

	
	16:15-16:45
	姜旭高博士·PRISMARK


★论坛日程安排（具体安排以论坛会当天为准）：
	时间/场次
	3月8日

	
	2楼M7-03号会议室


	2楼M7-04号会议室

印制电路设计                   
	2楼M8-04号会议室

电镀/环保                    

	09:30-09:55
	半导体专场
	提升PCB设计项目短周期交付能力的探讨                 齐军等•深圳崇达多层线路板有限公司
	高效VCP镀锡新技术                                    刘波•南通赛可特电子有限公司

	09:55-10:20
	
	盲孔阻抗控制及其对PCB信号特性的影响                   程柳军等•广州兴森快捷电路科技有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
	一种同时适用于垂直与水平去钻污工艺的膨胀剂                         李卫明等•广东东硕科技有限公司

	10:20-10:45
	
	印制电路板可制造性设计综述                           孟凡义•汕头超声印制板公司
	化学镀锡板锡面发黑问题的研究                         陈勇武等•江门崇达电路技术有限公司

	10:45-11:10
	
	多层互联阻抗过程控制研究                          陈奎全• 无锡深南电路有限公司
	通孔电镀填孔的工艺研究                              付凤奇等•深圳市景旺电子股份有限公司

	11:10-11:35
	
	高速产品微带线应用RTF铜箔设计的可靠性研究                                胡新星等•珠海方正印制电路板发展有限公司
	新常态下线路板废水治理技术创新及第三方运营管理探讨                 新大禹

	11:35-12:00
	
	烯基苯氧基活性稀释剂/双马树脂的固化机理和性能研究                                             刘长威•黑龙江省科学院石油化学研究院
	印制电路行业酸性蚀刻废液再生及回收铜工程实践探究                   黄生荣•惠州中京电子科技有限公司

	12:00-13:30
	午 餐

	时间/场次
	2楼M7-03号会议室

电镀                     
	2楼M7-04号会议室

机加工/特种印制板制造技术
	2楼M8-04号会议室

图形/检测

	13:30-13:55
	霉菌以及歧化反应对镍腐蚀和焊锡不良的关系研究                    曾锐等•惠州中京电子科技有限公司
	CO2激光生产氮化铝陶瓷板通孔工艺探讨                   郭茂桂等•博敏电子股份有限公司/广东工业大学轻工化工学院
	3D打印在阻焊中的应用探讨                                  李华等•广州兴森快捷电路科技有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

	13:55-14:20
	高厚径比通孔电镀铜均匀性研究                        冀林仙等•运城学院/电子科技大学
	任意层HDI对位精度研究                             何泳仪等•广州兴森快捷电路科技有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
	盘中孔渗油力学模型分析与探究                              陈碧玉等•广州兴森快捷电路科技有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

	14:20-14:45
	DIMM孔吃锡不良研究改善                                       谢世威等•广合科技（广州）有限公司
	通用快换冲裁模具在FPCB冲裁中的应用               陈刚•东莞康源电子有限公司
	30/30um细密线路加工解决方案及过程控制研究                         廖辉•无锡深南电路有限公司

	14:45-15:10
	以镍为种子层的半加成工艺研究                        胡志强等•电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室/遂宁市英创力电子科技有限公司/广东光华科技股份有限公司
	高厚径比微型孔对接钻加工方法探究                  罗斌等•深南电路股份有限公司
	高速材料背钻孔树脂塞孔可靠性研究                            吴世平等•珠海方正印制电路板发展有限公司

	15:10-15:35
	SOC制程在微盲孔填镀中的缺陷及改善                   刘彬云等•广东东硕科技有限公司
	局部埋子板PCB的工艺优化研究                        吴军权等•惠州市金百泽电路科技有限公司/深圳市金百泽电子科技股份有限公司
	飞针加速器的工作原理和使用方法研究                             刘东等•深圳崇达多层线路板有限公司

	15:35-16:00
	镀金手指中置换反应导致金镍剥离理论的提出和机理研究                                              张建等•生益电子股份有限公司
	微波印制板的技术发展及其应用研究                     袁欢欣•汕头超声印制板公司
	PCB插入损耗不同测试方法的研究                    孙梁等•生益电子股份有限公司

	论坛结束


听课费（论坛资料，含午餐）：

	听课费
	费用包含

	CPCA会员
	非CPCA会员
	

	600元/人
	1200元/人
	听课费；资料费；

7日,8日午餐等


听课费优惠方案：

1、提前于2月14日下午17：:00前传真或E-mail回传回执并汇款听课费的报名者即可在以上听课费的价格上享受九折优惠。

2、同一公司听课者于2月14日17:00前报名的人数超过5位以上（含5位，不包括演讲者）即可享受听课费八折优惠。（不与第1种听课费优惠方案同时享受）
3、现场报名并付费者无法享受以上优惠价，一律按照原价收费。

4、CPCA理事会成员（理事长、副理事长、常务理事、理事）本人可免费参加本次论坛，但请于2月14日前提交报名表。

取消与退款方式：

如于活动前3天内取消申请退费者，将酌收30%手续费。如未提前告知取消，并于活动现场缺席者，恕无法接受退费申请，并于会后寄送论坛资料一本。
如何报名参加：

第一步： 报名参加 （优惠价报名截止日：2月14日下午17:00前；）

请填妥下方听课报名表并即传真或E-mail至协会秘书处会务组

第二步：支付听课费

请将听课费汇至： 

户  名：中国印制电路行业协会科学技术委员会

开户行：中国民生银行上海闵行支行（交换号144664）

帐  号：0213014210016384

汇款后请将汇款底单传真至协会秘书处会务组，以便确认。听课费发票于论坛会报到时领取。

第三步：确认

报名汇款后请向协会秘书处确认并回传汇款底单。报名成功后，您的信息将被登记，届时携带名片前往报到并领取资料即可。
论坛会报到：

3月6日下午：
上海光大会展中心国际大酒店（上海市徐汇区漕宝路66号）一楼大堂论坛会报到处
3月7日上午：
上海国家会展中心（上海市青浦区盈港东路168号）3楼C0-02会议室论坛会报到处
（建议住宿在光大会展中心国际大酒店的人员请于6日下午在光大会展中心国际大酒店报到，以避开3月7日上午在展馆内的报到高峰。）
会务组推荐酒店（也可自行安排酒店）和提供此酒店的展会期间往返巴士
上海光大会展中心国际大酒店 （★★★★）
地址：上海市徐汇区漕宝路66号

房价：商务单房：400元/间/晚（含早）；商务双房：400元/间/晚（含早）；
由于此时正值会议高峰期，房源比较紧张，故请需报名参加论坛的人员在接到此通知后, 如需住宿请即联系（邮件）预订：上海光大会展中心国际大酒店，张怡文高级销售经理，邮箱：zhangyw@secec.com ,电话: 18918102338；预订时告知参加“CPCA论坛”即可享受优惠房价。

至上海光大会展中心国际大酒店乘车路线
1）上海火车站和上海南站：可乘坐地铁1号线到“漕宝路”站从1号出口左转，步行5分钟即到。上海南站乘坐地铁1号线到“漕宝路”站，亦可乘出租车直接到达。
2）虹桥机场距会场12公里，可乘出租车直接到达。
3）浦东机场也可乘磁悬浮列车至“龙阳路”站乘地铁二号线到“人民广场”换乘一号线至“漕宝路”站从1号出口左转，步行5分钟即到。

会务组联系方式：
联系人：诸蓓娜               电  话：021-54179011, 541790912*301;             
传  真：021-54179002         E-mail: academy@cpca.org.cn                 
 中国印制电路行业协会科学技术委员会                                     
2017.1.23
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2017春季国际PCB技术/信息论坛回执  

	参加单位
	
	是否是CPCA会员
	□是  

□否

	公司联系人
	
	联系电话
	

	传真
	
	E-mail
	

	参加人员
姓名
	部门职务
	手机
	E-mail

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	听课费用合计：                     元
	报到时间
	□ 3月6日下午 
□ 3月7日上午

	· 参加人员无名额限制，欢迎踊跃报名！

   ★ 如欲享受优惠价格请填妥此报名表并于2月14日前反馈至协会会务组，
      联系方式：
联系人：诸蓓娜；
联系电话：021-54179011*301；传真：021-54179002；E-mail: academy@cpca.org.cn
★ 请各参会代表带好自己的名片，在报到时提供，以便我们会后制作参会名录发给各位，促进       会后技术交流。




